RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Mata Kuliah 

: Teknik Tegangan Tinggi






Kode 

: EE7226




Jurusan 

: Teknik Elektro







Semester 
: 7 (tujuh)
Dosen pengampu 
: Istiyo Winarno, ST., MT; Belly Yan Dewantara, ST., MT.


Sks 

: 2 SKS
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mampu memahami, merancang, dan mengaplikasi konsep dasar power sistem 
	MINGGU KE
	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
	BAHAN KAJIAN
	METODE PEMBELAJARAN
	WAKTU
	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA
	KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN
	BOBOT NILAI

	1-2
	Mampu menjelaskan sejarah  perkembangan tegangan tinggi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 
	1. Klasifikasi tingkat tegangan 

2. Sejarah perkembangan transmisi tegangan tinggi
	Ceramah, diskusi
	2X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	10%

	3-4
	Mampu menjelaskan berbagai pembangkitan tegangan tinggi AC, DC, Impuls dan standarnya.


	1. pembangkitan tegangan tinggi AC, DC dan impuls

2. trafo uji tegangan tinggi

3. Besaran besaran tegangan tinggi DC dan impuls

4. Penyearah tegangan tinggi DC
	Ceramah, diskusi
	2X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	15%

	5-7
	Mampu merancang rangkaian pembangkitan tegangan dan menghitung tegangan outputnya
	1. Rangkaian resonasi seri dan parallel

2. Rangkaian pelipat ganda tegangan DC

3. Rangkaian pembangkit tegangan impuls 

4. Perhitungan besaran besaran tegangan tinggi AC

5. Perhitungan besaran besaran tegangan tinggi DC
6. Perhitungan besaran besaran tegangan impuls
	Ceramah, diskusi
	3X2X50’
	Ceramah, diskusi 
	Ketepatan dan kejelasan
	15%

	8-10
	Mampu menjelaskan proses kegagalan pada bahan dielektrik gas


	1. karakteristik dasar gas

2. pembangkitan pembawa muatan

3. rekombinasi pembawa muatan

4. kecepatan layang dan mobilitas

5. karakteristik arus-tegangan statisioner

6. perhitungan tegangan gagal statis

7. perhitungan tegangan tinggi penyalaan dinamis

8. kegagalan pada medan tak seragam

isolasi vakum

9. Mekanisme Townsend dan Streamer

10. Hukum Paschen

11. Korona Negatif dan Positif
	Ceramah, diskusi
	3X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	15%

	11-12
	Mampu menjelaskan proses kegagalan pada bahan dielektrik padat
	1. kegagalan intrisik

2. kegagalan erosi

3. jenis bahan isolasi padat
	Ceramah, diskusi
	2X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	15%

	13-14
	Mampu menjelaskan proses kegagalan pada bahan dielektrik cair
	1. kegagalan elektronik

2. kegagalan akibat pertikel padat

3. kegagalan rongga

4. jenis bahan isolasi cair
	Ceramah, diskusi
	2X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	15%

	15-16
	Mampu menjelaskan proses terjadinya petir dan merancang perlindungan petir sederhana
	1. Pembentukan badai

2. Peluahan petir

3. Jenis jenis petir

4. Efek parameter arus petir

5. Tingkat kecuraman arus petir

6. Deteksi lokasi petir

7. Pengaman petir
	Ceramah, diskusi
	2X2X50’
	Ceramah, diskusi
	Ketepatan dan kejelasan
	15%


RANCANGAN TUGAS
	MATA KULIAH
	: Teknik Tegangan Tinggi
	
	

	SEMSTER
	: 7 (Tujuh)
	SKS 
	: 2

	MINGGU KE
	: 2
	TUGAS KE 
	: 1


	1
	TUJUAN TUGAS :

	
	· Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan tegangan tinggi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 
· Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tegangan

	2
	URAIAN TUGAS : 

	
	a. Obyek garapan : mendesain, menggambar skematik rangkaian RLC, power supply 

	
	b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 
· Menggambar skematik rangkaian sederhana menggunakan software proteus/protel/eagle.

· Peletakan kompone pada gambar rangkaian (untuk memudahkan editing). 
· Pemberian nilai komponen harus lengkap

	
	c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 
· Untuk memudahkan proses pembelajaran mahasiswa desain rangkaian menggunakan bantuan software
· Buku acuan (referensi) yang wajib dan disarankan 
· Ketentuan pengerjaan tugas secara individu

	
	d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:

· Hasil studi/kinerja yang dihasilkan berupa gambar skematik rangkaian sederhana lengkap beserta nilai komponen sumber daya.

	3
	KRITERIA PENILAIAN: 

	
	GRADE

SKOR

INDIKATOR KERJA

Sangat kurang

< 20
Mampu menjawab dengan benar kurang dari 2 soal yang diberikan
Kurang

21 - 40

Mampu menjawab dengan benar 3-5 dari 10 soal/pertanyaan yang diberikan
Cukup
41 - 60
Mampu menjawab dengan benar 6-7 dari 10 soal/pertanyaan yang diberikan
Baik

61-80
Mampu menjawab dengan benar 8-9 dari 10 soal/pertanyaan yang diberikan 
Sangat baik

>81

Mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan jelas



	MATA KULIAH
	: DESAIN PCB
	
	

	SEMSTER
	: V (LIMA)
	SKS 
	: 3

	MINGGU KE
	: 3
	TUGAS KE 
	: 2


	1
	TUJUAN TUGAS :

	
	Mahasiswa mampu merancang dan mendesain rangkaian PSA

	2
	URAIAN TUGAS : 

	
	a. Obyek garapan : mendesain, menggambar skematik rangkaian PSA full wave rectifier 

	
	b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

· Menggambar skematik rangkaian PSA menggunakan software proteus/protel/eagle.

· Peletakan kompone pada gambar rangkaian (untuk memudahkan editing). 

· Pemberian nilai komponen harus lengkap

· Pemberian komponen pendukung (conector, soket)

	
	c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 

· Untuk memudahkan proses pembelajaran mahasiswa desain rangkaian menggunakan bantuan software

· Rangkaian single/full wave recfier 

· Buku acuan (referensi) yang wajib dan disarankan 

· Ketentuan pengerjaan tugas secara individu

	
	d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:

· Hasil studi/kinerja yang dihasilkan berupa gambar skematik rangkaian sederhana lengkap beserta nilai komponen dan komponen pendukung

	3
	KRITERIA PENILAIAN: 

	
	GRADE

SKOR

INDIKATOR KERJA

Sangat kurang

< 20

Tidak ada ide/rancangan/desain untuk menyelesaikan masalah

Kurang

21 - 40

Ada diesain rangkaian, tata letak komponen asal-asalan, tidak lengkap dengan nilai komponen.
Cukup

41 - 60

Ada diesain rangkaian, komponen tertata, ada nilai komponen dan sumber daya, tidak sesuai antara komponen dengan layout komponen.

Baik

61-80

Ada diesain rangkaian, komponen tertata, ada nilai komponen dan sumber daya, layout komponen sesuai

Sangat baik

>81

Ada diesain rangkaian, komponen tertata, ada nilai komponen dan sumber daya, layout komponen sesuai, disertai ukuran PCB




	MATA KULIAH
	: DESAIN PCB
	
	

	SEMSTER
	: V (LIMA)
	SKS 
	: 3

	MINGGU KE
	: 4
	TUGAS KE 
	: 3


	1
	TUJUAN TUGAS :

	
	Mampu mendesain gambar layout  PCB dari skematik rangkaian PSA

	2
	URAIAN TUGAS : 

	
	a. Obyek garapan : mendesain gambar layout  PCB dari skematik rangkaian PSA

	
	b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

· Mendesain (mentransfer) layout PCB dari gambar rangkaian skematik PSA menggunakan software proteus/eagle/protel
· Tata letak komponen
· Pembuatan jalur dan pad secara manual 
· Pemberian ukuran dan kode pada layout PCB

	
	c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 

· Untuk memudahkan proses pembelajaran mahasiswa desain rangkaian menggunakan bantuan software

· Layout PCB dikerjakan setelah gambar rangkaian selesai. Layout PCB didapatkan dari hasil transfer dari gambar skematic.

· Rangkaian single/full wave recfier 

· Buku acuan (referensi) yang wajib dan disarankan 

· Ketentuan pengerjaan tugas secara individu

	
	d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:

· Hasil studi/kinerja yang dihasilkan berupa gambar desain layout PCB PSA yang sudah siap untuk dijadikan master PCB.
· Print out pada media berupa kertas kalkir/plastic print/plastic blue print PCB

	3
	KRITERIA PENILAIAN: 

	
	GRADE

SKOR

INDIKATOR KERJA

Sangat kurang

< 20

Tidak ada ide/rancangan/desain untuk menyelesaikan masalah

Kurang

21 - 40

Ada diesain layout, tata letak komponen tidak rapi, tidak ada editing jalur dan pad.
Cukup

41 - 60

Ada diesain layout, tata letak komponen rapi, ada editing jalur dan pad, terdapat banyak jumper
Baik

61-80

Ada diesain layout, tata letak komponen rapi, ada editing jalur dan pad, tidak banyak jumper kecuali diperlukan, terdapat ukuran komponen dan keterangan yang diperlukan
Sangat baik

>81

Ada diesain layout, tata letak komponen rapi, ada editing jalur dan pad, tidak banyak jumper kecuali diperlukan, terdapat ukuran komponen dan keterangan yang diperlukan, ada perbedaan jalur polaritas tegangan, ada penambahan blok ground.



	MATA KULIAH
	: DESAIN PCB
	
	

	SEMSTER
	: V (LIMA)
	SKS 
	: 3

	MINGGU KE
	: 5-6
	TUGAS KE 
	: 4


	1
	TUJUAN TUGAS :

	
	Mampu membuat/mencetak PCB dengan Teknik sablon

	2
	URAIAN TUGAS : 

	
	a. Obyek garapan : membuat/mencetak PCB dari hasil desain layout PCB sebelumnya 

	
	b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

· Membuat master PCB (negative) dari gambar layout PCB

· Melakukan editing master untuk memastikan jalur dan pad PCB
· Proses sablon PCB
· Proses etching

	
	c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 

· Pembuatan negative PCB dilakukan pada media screen dengan lapisan bahan kimia ulano 
· Pembuatan negative menggunakan metode afdruk 
· Proses sablon PCB menggunakan cat khusu PCB
· Proses editing hasil sablon sebelum proses etching

· Proses etching menggunakan larutan kimia H2O2 dan HCL

· Ketentuan pengerjaan tugas secara individu



	
	d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:

· Hasil studi/kinerja yang dihasilkan berupa dan pad PCB yang sudah tercetak/tersablon pada media PCB blok, dan sudah melalui proses etching.


	3
	KRITERIA PENILAIAN: 

	
	GRADE

SKOR

INDIKATOR KERJA

Sangat kurang

< 20

Tidak ada ide/rancangan/desain untuk menyelesaikan masalah

Kurang

21 - 40

Ada desain PCB yang sudah tercetak pada PCB blok dengan tidak mengalami proses editing, terdapat kerusakan pada proses sablon
Cukup

41 - 60

Ada desain PCB yang sudah tercetak pada PCB blok, letak dan besaran jalur serta pad PCB kurang bagus
Baik

61-80

Ada desain PCB yang sudah tercetak pada PCB blok, letak dan besaran jalur serta pad PCB terukur, jarak antar jalur dan pad terukur, tidak ada kerusakan pada jalur dan pad, keterangan komponen dan jakur tercetak dengan baik, PCB teralipisi perak clorit 
Sangat baik

>81

Ada desain PCB yang sudah tercetak pada PCB blok, letak dan besaran jalur serta pad PCB terukur, jarak antar jalur dan pad terukur, tidak ada kerusakan pada jalur dan pad, keterangan komponen dan jakur tercetak dengan baik, warna cat antara jaur PCB dan keterangan berbeda, PCB terlapisi masking atau arpus



